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rozwigzania dla glazurnikow
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Montaz oktadzin ceramicznych dla inwestora zazwyczaj ogranicza sie do doboru odpowiadajacych mu ptytek ceramicznych, ewentualnie fugi. Zadanie wykonawcy jest
o wiele bardziej odpowiedzialne. 0d niego bowiem w duzym stopniu zalezy dobor odpowiednich produktow chemii budowlanej, dzigeki ktorym wybrana okfadzina bedzie
przymocowana zgodnie z wymogami sztuki budowlane;j.
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Oferowane dzi$ plytki ceramiczne pozwalaja na tworzenie niestandardowych, zindywidualizowanych projektow.

ferowane dzi$ przez producentdéw
plytek ceramicznych rozwigzania
daja architektom, inwestorom
ogromne mozliwo$ci kreowania
niepowtarzalnych, odpowiadaja-
cych indywidualnym potrzebom
wnetrz. Po szale jaki mieli$my kil-
ka lat temu na plytki w duzym for-
macie oraz na plytki rektyfikowa-
ne, o ktérych zazwyczaj myslato
sie w kategoriach ukladania bezfu-
gowego, przyszed! czas na plytki
o niestandardowych formatach -
zblizonych do formatéw desek pod-
fogowych, np. 15x45 cm czy na-
wet 15x90 cm, i zdecydowanie cien-
szych. Dzisiejsze plytki mogg mie¢
grubos¢ zaledwie 3 czy 5 mm. Poza
tym sg to materialy atrakcyjne
wzorniczo, a dostepnos¢ oferowa-
nych wzoréw i kolorow jest tak
ogromna, ze naprawde jest w czym
wybierac.

Urzadzenia dla glazurnikow
Przed producentami chemii bu-
dowlanej, ale i wykonawcami nowe
technologie, pojawiajace si¢ w plyt-
kach ceramicznych, stawiajg jed-
nak pewne wyzwania, ktérym mu-
szg sprostaé. Producenci narzedzi
juz poczynili pewne kroki w tym
kierunku by oferowane przez nich
urzadzenia byly w stanie sprosta¢
pracy w tak delikatnym materiale,
jak plytka. Na przyklad do oferty

Rubi wprowadzony zostal system
Slim Cutter do cigcia recznego wiel-
koformatowych ptytek porcelano-
wych grubosci od 3 do 8 mm. Dlu-
go$¢ ciecia z kolei siega do 310 cm
z mozliwoscig przedtuzenia przez
dodatkowe prowadnice. Dzieki
podktadkom silikonowym zamon-
towanym w podstawach prowadnic
oraz przyssawkom mocujacym, sys-
tem ten zapewnia proste ciecia bez
przypadkowych przesuniec.

Oferowane dzi$§ urzagdzenia do
ciecia plytek zapewniaja nie tylko
bezpieczenstwo uzytkownikowi,
ale takze umozliwiajg precyzyjna
obrobke materiatu. W ofercie firmy
Bosch znajdziemy wycinarke GCT
115 Professional, ktéra stuzy do
wydajnego i tatwego ciecia i wier-
cenia nawet w twardej glazurze.
Urzadzenie zaopatrzone jest w prze-
stawng ostone, ktéra wraz ze zin-
tegrowanym systemem odsysania
pytu zapewnia niemal bezpylowa
prace. Po zdjeciu ostony, co wyko-
nuje si¢ szybko i bez koniecznosci
uzycia dodatkowych narzedzi, moz-
liwe jest wiercenie otworéw w gla-
zurze i kamieniu koronkami wiert-
niczymi.

Reczng przecinarke DWC 410
znajdziemy w ofercie DeWalt. To
urzadzenie z kolei przeznaczone
do ciecia plytek ceramicznych moze
postuzy¢ takze do pracy z innymi

Wspotczesne zaprawy klejace
pdo okladzingera%iczggch

Maciej Nocon, quick-mix

Gotowe zaprawy klejqce produkowane na bazie cementu pojawity sie w Polsce po roku 90.
ubiegtego wieku. Poczgtkowo byly traktowane nieufnie przez wykonawcdw, jednak bardzo
szybko zdominowaty rynek materiatéw budowlanych. Obecnie trudno sobie wyobrazic plac bu-
dowy bez charakterystycznych opakowan po zaprawach klejqcych do ptytek.

Produkowane wspétczesnie zaprawy klejgce znacznie rézniq sie od zapraw oferowanych przed
25 laty. Wspétczesne zaprawy klejqce muszq spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004-2008

Z jej péZniejszymi aktualizacjami. Norma ta precyzyjnie dzieli zaprawy klejgce do ptytek na réz-
norodne grupy, umozZzliwia producentom czytelne oznaczanie wtasciwosci zapraw, natomiast wykonawcom utatwia
dobdr zaprawy klejqcej do konkretnej sytuacji napotkanej na placu budowy.

Wykonawcy powinni przede wszystkim zwraca¢ uwage na przyczepnosc zaprawy klejqgcej do podtoza. Przyjmuje sie,
ze zaprawy oznaczone jako C1 powinny by¢ stosowane podczas klejenia oktadzin Sciennych natomiast zaprawy

0 podwyzszonej przyczepnosci oznaczone jako C2 powinny byc¢ stosowane w miejscach narazonych na obciqzenia
mechaniczne np. na posadzkach. Z kolei zaprawy oznaczone symbolami S1i S2 charakteryzujgcymi odpornos¢ za-
prawy klejgcej na odksztatcenia poprzeczne powinny byc stosowane na podtozach narazonych na odksztatcenia lub
poddawanych znacznym wahaniom temperatury.

Niezaleznie od wymagar normowych producenci starajq sie ulepszac receptury zapraw klejqcych, tak aby ich wtasci-
wosci pozwalaty na skuteczniejsze rozwiqzywanie problemdw z jakimi wykonawcy stykajq sie na placach budéw.

W 2013 r. firma quick-mix wprowadzita do sprzedazy grupe zapraw klejqcych FX produkowanych w oparciu o tech-
nologie Trasstec. Technologia ta polega na dwukrotnym mieleniu w mfynach kulowych cementu portlandzkiego
ztrasem reriskim Tubag. W efekcie tego procesu technologicznie wytwarzany jest cement trasowy TZ, ktdry jest
surowcem do produkcji zapraw klejgcych.

Zaprawy klejqce produkowane z wykorzystaniem technologii Trasstec charakteryzujq sie m.in.:

- zwiekszong wytrzymatoscig mechaniczng,

- zmniejszonq nasigkliwosciq,

- zwiekszonq odpornosciq na warunki atmosferyczne,

- ograniczajqg mozliwos¢ powstawania wykwitéw na powierzchniach fug,

- ograniczajq prawdopodobieristwo powstawania przebarwieri na powierzchniach oktadzin z kamienia naturalnego,
Dodatkowaq zaletq grupy zapraw oznaczonych znakiem FX jest bardzo niski poziom emisji substancji szkodliwych po-
zwalajgcy na oznaczenie oferowanych zapraw znakiem EC 1 Plus. W zwiqzku z tym zaprawy te nadajq sie dostoso-
wania w obiektach stuzby zdrowia oraz budynkach uzytecznosci publicznej, wszedzie tam gdzie wysoko ceni sie
zalety materiatow ekologicznych.
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